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La grande distribution impose aux industriels des portions
préemballées a un poids exact, toujours égal, c'est la coupe a poids fixe
ou a poids constant.
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i WL Deux standards existent aujourd’hui pour gérer les écarts de
PO FE L produit avant la coupe :
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s [ st 00ss d’analyse en 3 dimensions, ce principe permet une analyse de la
— e surface du produit (détection de manque, malformation des pro-
e S e duits pour adapter les parts) I'inconvénient est que le systéme
okl |15 105 ignore les défauts internes ou présents sous le produit.

L’analyse par radiographie des produits, ce procédé
permet de traverser la matiere et d’en déduire précisément les
variations de masse dans le produit (variation d’épaisseur, pré-
sence de trous fissures, etc...). Aujourd’hui, ce systeme existe
uniquement pour la coupe de produit longitudinal, de produits
en tranches.

Le SONISCAN développé par notre société s’appuie sur la technologie de I’acquisition par rayon X, renforcé par
des algorithmes d’analyse et de calcul puissants et innovants. Le SONISCAN permet en outre le calcul des posi-
tions de coupe des produits en tranches mais surtout la répartition de secteurs de coupe des produits
circulaires avec précision .

De plus nos outils de calcul permettent une optimisation des dernieres parts pour les rendre vendables par réparti-
tion des excés ou insuffisances de poids sur toutes les tranches
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